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(64) Tavné lepidlo pro pfipravu vinylkovovych laminéta

Tavné lepidlo pro p¥ipravu vinylkovo-~
vych lamindtd obsahuje 100 hmotnostnich di-
13 kopolymeru etylenvinylacetdtu s obsahem
vinylacetdtu 10 aZ 50 % hmotnostnich,
120 a% 150 hmotnostnfch 4114 modifika&ni{
pryskyfice, kterou formaldehydovd nebo
fenolpropanformaldehydovd nebo difenol-
propanformaldehydovd pryskyfice modifiko-
vand kalafunou sm&sného esteru glycerinu
a aduktu prysky¥i¥nych kyselin s anhydri-
dem dikarboxylové kyseliny, glycerinesteru
nebo pentaerytritesteru kalafuny, jejich
vzdjemné kombinace nebo kombinace s estery
pryskyfiénych kyselin Coolap0yr 1 a%z 20

hmotnostnfch d{14 aktivn{ho anorganického
plniva jako je kaolin, uhli¥itan vépenaty,
oxid kfemi&ity, zine&naty nebo titanidity,
siran barnaty, saze a ddle zm&k&ovadlo na
bdzi ftaldtd v mnoZstvi 1 a¥ 10 % z celko-
vé hmoty lepidla. P¥i pou¥itf{ tavného le-
pidla stadf p¥i spojovdn{i m&k&ené poly-
vinylchloridové fdlie s kovem povrch kovu
pouze odmastit. Dosahované hodnoty adheze
jsou 25 aZ 55 N/10 mm oproti b&%nym hodno-
tdm 5 aZ 25 N/10 mm. Dal#f vyhoda tavného
lepidla spoéfvd v moZnosti jeho p¥fipravy
ve form& folie, kterd se zalisuje mezi spo-
jované materidly.
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Vyndlez se tykd tavnébo lepidla pro pf¥fpravu vinylkovovfch lamindtd. V souZasné dobé&
roste 24jem o nandfenf plastd na kovy. /'Tyto lamindty lze vyu¥ft jako konstruk&ni materidl
ve v3ech oborech, kde se pouZfvajf kovy, dfevo a lisované hmoty opatfené ndtérem.

Laminované materidly maj{ vekeré vyhody obvyklych ndt&érd, pokud se tyfe ochrany
a dekorace, ale majf v&t¥f moZnosti v povrchové textufe a ve vytvdfeni zna&énd vét3{ tlous¥-
ky nédnosové vrstvy oproti n{t&rim, Siln&j3{ vrstva zlepZuje omak povrchu, kter¢ je pak
nésledkem ni%¥f tepelné vodivosti teplejsf. ’ i

Jako nejvhodn&jsf z plastd se jevi nem&keny i mék&eny polyvinylchlorid. Piednostf
aplikace tuhého polyvinylchloridu je zvy¥end chemickd odolnost. Pou¥ivd se hlavné& pro pri-
myslovou aplikaci, jako jsou ochrannd oblo¥eni, obklady nddr%{ a chemickych za¥fzeni.

Lamindty kovu s mék&enou £51if z polyvinylchloridu maji pru¥n&j%{ povrch a lamindt md
velmi dobré antivibra®nif, zvukoizola®nf a antikorozni vlastnosti. Tyto vinylkovové lami-
ndty je moino mechanicky opracovat a tvarovat, ani¥ se poruf{ spoj s kovem.

Jejich hlavnf pou¥itf je na rdzné typy ochrannych krytd, vyrobkl pro spotfebni pri-
mysl /sk¥ffky na rddia, televizory/ a %etné aplikace jako konstruk¥n{ materisl. Jako kovo-
vé materifly se pro dané \¥ely pou¥fvajf nejZast¥ji ocelové, pozinkované nebo hlinfkové
plechy v rdznych tlou¥¥kdch /0,5 a¥ 2 mm/.

P¥ed laminac{ je nutno provést odmaitdnf a mechanickou nebo chemickou dpravu povrchu,
p¥ipadné povrch opatfit ndnosem vhodného primeru. Z pou¥fvanych zplisobll spojovdni m&keného
polyvinylchloridu s kovy jsou neidfile?it¥3j¥f tyto zplsoby:

1, nandsen{ plastisolu na kovovou podloZku

2. nand#en{ polyvinylchloridové sm&si na kovovou podloikh

3. nalisovdn{ polyvinylchloridovych £61i{ na kovovou podloZku za pouZitf vhodnych typd
lepidel.

I kdy% se pro vyrobu lamindtd pouiivajivvéechny t¥i zplsoby, z hlediska provozn{ apli=-
kace a ekonomiky vyroby se jev( jako nejvhodnéj%f zplsob nalisovdn{ pFedem vyrobené poly-
vinylchloridové fSlie na kovovou pedlofku za poufit{ vhodného typu lepidla.

P¥i vyb&ru vhodnych typd lepidel je nutno p¥ihlfZ¥et k charakteristickym vlastnostem
obou laminovanych materidld. Pro lepenf kovovych materidlit neni vhodné pou¥fvat disperzni
lepidla, nebo¥ u nich nelze uplatnit difuznf procesy.

Je mo%no pouZit lepidla reaktivni, tavnd a roztokovd, kterd jsou aktivovdna teplem.
Jedné se hlavn& o pouZitf poldrnfch typd lepidel odolnych k migraci zmé&k&ovadel, tzn. le-
pidla na bdzi polyuretand, butadienakrylonitrilovych kaudukd, akryldtd, polyvinylacetdtd,
kopolymerd vinylchlorid/vinylacet4t nebo jejich vzdjemnych kombinacf. V&tEina té&chto typtd
jsou roztokovd lepidla, kde po odpateni rozpoust¥dla se film lepidla p¥i laminaci tepelnd
aktivuje,

V posledn{ dob& nabyvajf zna¥ného vyznamu tavnd a tavnd samolepici'lgpidla. Jako tavnd
lepidla ozna¥ujeme ty pevné 14tky, které se roztavi p¥i zvyZené teplot& a v tomto stavu
se dajf pouifit jéko lepidlo,

Maj{ obsah pevné 14tky 100 %, neobsahujf vodu ani rozpouftddlo a umoZfujf dosdhnout
' vhodné pevnosti spoje za n&kolik sekund. Tavné lepidlo se oby&einé sklddd ze:

a/. zdkladnfho polymeru

b/ prysky¥ice

¢/ nastavovadla, plniva, p¥f{p. pigmentu
4/ zm&k&ovadla

e/ antioxidantu
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Polymer tvo¥f zdklad tavného lepidla. P¥i lepeni neménf svou strukturu a adhezivnich
vlastnost{ se dosdhne fyzik4infmi zm¥nami. Chemické sloZenf polymeru pfitom ovliviuje
jak adheznif, tak kohezn{ vlastnosti tavného lepidla.

Sortiment a bdze tavnych lepidel je zna¥n& rozsdhly a zahrnuje pffrodnf{ i syntetické
14tky. K nejdileZit&j¥fm typim pat¥{:

- p¥irodni l4tky /bitumeny, asfalty, derivdty celuldzy atd./

- karbofet&zové polymery /polyolefiny, vinylové pigmenty, akryldty, polyestery/

- heterofetézové polymery /polyamidy, polyuretany/

- elastomery /polyisobutylen, chlorkauduk, termoplastické elastomery/.

Pryskyfice ovliviujf v tavnych lepidlech vlastnosti zgkladnfho polymeru, jako jsou le~
pivost sm&si, konzistence lepidla, tepelnd odolnost, ohebnost, koheznf{ i adhezni vlastnosti.
PouZfvaji se alifatické, aromatické i acyklické typy pryskyrkic.

Plniva a pigmenty majf v tavnych systémech sviij specificky vyznam. V uvahu piichdzf
jen takovd plniva, jejich% teplota rozkladu &i 3tépeni je nejméné& 200 9C a kter4 neovliviu-
j{ negativn& adhezni{ %i kohezn{ vlastnosti lepidel.

Jde vyluin& o anorganické typy plniv a pigmentfi, z nichZ nejddleZit&js{ jsou u plniv
siran barnaty a vdpenaty a uhliZitan vépenaty, u pigmentﬁ pak oxid titani&ity, zine&naty aj.
fasto se pouffvd jejich smési, pfipadn& kombinace s jinymi plnivy. Zmékéovadla dévaji dobrou
ohebnost a zvy3ujf obyfejné& prilnavost pi¥i zlepéeném smideny{ ldtky, kterou je tEeba slepit.
PouZit{ zm&k&ovadel v tavném systému je nutno Ye¥it p¥fipad od ptipadu.

DileZitou sloZkou v tavném systému jsou stabilizitory proti termooxidadnif degradaci.
Ulohou antioxidantd je chrénit systémy tavnych lepidel p¥i vysokych teplotdch. Nejzndm&jsf
typy stabilizdtord, jeZ jsou zndmy pod rliznym obchodnim oznafenim, jsou BHT - butylovany
hydroxytoluen a BHA - butylovany hydroxyanisol.

Vhodnou technologii pro vyrobu vinylkovovych lamindtd je nandZen{ tavného lepidla
na £81ii z polyvinylchloridu a dodate&né lisovdn{ v lise s kovovym materiflem. Kovové
plechy je pfed laminaci t¥eba odmastit a provést chemickou nebo mechanickou upravuy, povrchu,
p¥fpadné& povrch kovu opatfit ndnosem primeru, p¥f{p. lepidla.

Nevyhodou nutnosti povrchové upravy ko pfed laminact odstraduje tavné lepidlo podle
vyndlezu. Podstata vyndlezu spolivd v tom, %e tavné lepidlo pro p¥fpravu vinylkovovych
lamindtd obsahuje 100 hmotnostnfch d{1% kopolymeru etylen-vinylacetdtu s obsahem vinylace-b
tdtu 10 aZ 50 % hmotnostnich, 120 aZ 150 hmotnostnich df18 modifikadni prysky¥ice, 1 aZ
20 hmotnostnfch df14 aktivnfho anorganického plniva a d4le zm&k¥ovadlo na bdzi ftaldtd
v mnoZstvi 1 a% 10 procent z celkové hmoty lepidla.

Modifika¥dni sloZkou jsou fenolformaldehydovd nebo difenolpropanformaldehydovd prysky-
fice modifikovand kalafunou, sm&sny ester glycerinu a aduktu prysky¥i&ngch kyselin s anhy-=
dridem dikarboxylové kyseliny, ale i glycerinpentaerytrit, p¥{ipadné jejich vzdjemné kombi-
nace s estery prysky¥i&nych kyselin C20H3002.

Aktivnim anorganickym plnivem je nap¥. kaolfn, uhliditan vdpenaty, siran barnaty,
oxid kfemil&ity, zine&naty nebo titani&ity, retortové, kandlové nebo termické saze, Pouiit4
zm&k&ovadla jsou nejdastdji ftaldtového typu - dioktylftaldt, dibutylftaldt, dioktyladipdt

nebo jejich kombinace.

Zm&k&ovadlo se sazemi se p¥iddvd ve form& pY¥edsmési. Jako antioxidant byly poufity
butylovany hydroxytoluen /BHT/ nebo zinkdithiokarbamdt /zZDC/ v mno¥stv{i 0,1 a¥ 0,5 % tavné
lepidlo podle vyndlezu je mo¥no vyrobit a pou?ft i ve form& fdlie.

Velkou prednost{ tohoto tavného lepidla jsou velmi dobré adhezivni vlastnosti bez
chemické a mechanické povrchové dpravy kovovych materidld.
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Povrch kovu se pouze odmastf. Navrhovany typ tavného lepidla vykazuje podstatné vyEs{
adhezivni vlastnosti neZ ndkteré vzorky tavnych lepidel pro laminaci plastd m&k&enych poly-
vinylchloridovych £81if, které byly odzkouSeny na zdkladé literdrnich ddajd a prospektovych
materifld.

Tyto vzorky vykazujf pevnost v odlupovdni /ASTM 903/49-/1965/ 5 a¥ 25 N/10 mm. Hodnoty
dosahovanych pevnostf{ v odlupovédni u navrhovaného typu lepidla jsou 25 a% 55 N/10 mm bez
povrchové dpravy kovu.

Uvedend skute&nost je vysledkem sloZen{ tavného lepidla, jeZ vykazuje u daného spojo-
vaného systému v disledku vy%3{ polarity vy¥%f kohezi, vy3%{ teplotu m&knutf, dobrou smi¥i-
vost a odolnost vi&i migraci zmé&k&ovadel. ’

Tavné lepidlo podle vynédlezu vykazuje tedy p¥ednosti jednak v dosahovanych vyE3ich
hodnotdch adheze mezi m&k¥enou polyvinylchloridovou £61if a kovem, jednak v jednodul{
technologii spojovdnif, kterd krom& odmaXt&nf nevyZaduje mechanickych ani chemickych povr-
chovfch dprav kovu. '

Tim také odpadd spotfeba chemickych mo¥icfch a oplachovacich roztokd a za¥fzen{ po-
tfebnych k jejlch pou¥itf, p¥{padn& piskovaciho za¥fzen{ pro mechanickou \dpravu povrchu
kovu. Vynechdni povrchovych dprav kovu v pracovnim postupu p¥i laminovidnf se projevi ve
zkrdcenf technologického dasu.

Jako vhodnd technologie pro vyrobu vinylkovovych lamindtd se pfi pouZit{ tavného le=-
pidla podle vyndlezu jev{i jeho nang¥eni na mék¥enou polyvinylchloridovou £81ii a dodate¥né
lisovdni{ &1 kr&tkodobé slisovdni v lince s odma3t&nym kovem.

Pro natfrdnf tavného lepidla na mék&enou polyvinylchloridovou £81ii je vyhodné pou-
¥{vat techniku nandfenf nat&racim strojem, systém vdlec-ni%, p¥i teplot& taveniny v rozme-
z{ 150 a¥ 180 °c.

Dal3{ nespornd vyhoda tavného lepidla podle vynilezu spo¥fvd v tom, %e toto lepidlo ije
mo¥no p¥ipravit ve form& filie. F6lii lze vyrobit na vytladovacim stroji s plochou hlaveu
pfi teplotdch BO a% 120 °C; vytladend fdlie je chlazena na odtahovych v4lcfch a navijena
mezi separa®nf materidl /polyetylenovd £6lie, posilikonovany papir/.

~ Tloustka félie je 0,1 a¥ 0,5 mm. P¥i vyrob& vinylkovovych lamindtd s pouZitim tavného
lepidla podle vynilezu ve formé fdlie se celd technologie dile zjednodusf, protoie odpadne
proces natfrdnf tavného lepidla na mék&enou polyvinylchloridovou £461ii.

%alisovdn{ obou spojovanych materidld se provddf v lise mezi posilikonovanym papirem
nap¥., pfi teplot& 100 aZ 150 °C, tlaku 0,1 a# 10 MPa po dobu 5 a% 300 sekund. P¥i pouZiti
f8lie tavného lepidla se félie vk14d4 mezi plecha a mék&enou polyvinylchloridovou £481ii.
Chlazenf{ vzniklého lamindtu se provddf v lince pod tlakem. ' ’

K bli¥%fmu objasn®nf podstaty vyndlezu slou%{ dfle uvedené p¥iklady. SloZeni smési je
uvddéno v hmotnostnich dflech. Navrhovani lepidla a ‘adheze laminovanych materidld byla vy-
hodnocovdna stanovenim: : '

a/ teploty méknutf - °c, prstenec kuli&ka - &SN 65 70 60 /DIN 1995/
b/ pevnost v odlupovdnf{ - N/10 mm - ASTM 903/49 /1965/

Pp¥{iklad 1
SloZen{ lepidla:

Kopolymer etylen-vinylacetdt
/obsah vinylacetdtu 38 % hmot./ 100,0
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Fenolformaldehydovd prysky¥ice
modifikovand kalafunou, /Ch S Abifen 130/,
teplota mé&knutfi 125 a¥ 135 oc, &. kyselosti
mg KOH/g max. 15, rozpustng v benzinu

a toluenu 150,0
Kaolin : 20,0
Butylovany hydroxytoluen 0,5

P¥ipravené lepidlo m&lo tyto charakteristické vlastnosti:

Teplota mé&knuti -91,0 %
Pevnost v odlupovédni N/lo mm
M&k&end polyvinylchloridov4 félie

- pozinkovany plech 37,0

- ocelovy plech 43,2

- hlinfkovy plech 35,7

vzhledem k tomu, ¥e obsah zm&k&ovadel v mdk&ené polyvinylchloridové £31ii kolfsd
v rozmezf{ 10 aZ 40 %, p¥i%emZ s pfibyvajicfm $~nfm obsahem zm&k&ovadel se sni¥uj{ adhezivni
vlastnosti, byla vzata za zdklad pro zkou3ky hodnoceni adhezivnich vlastnost{ mé&k&end poly-
vinylchloridovd £8lie o obsahu 35 % ftaldtd.

P¥{fklad 2
SloZfen{ lepidla:

Kopolymer etylen=-vinylacetit

/obsah vinylacetdtu 45 % hmot./ 100,0
Difenolpropanformaldehydovd prysky¥ice

modifikovand kalafunou, /Ch S Abifen 130 D/,

teplota m&knut{ 120 a% 130 % &. kyselosti mg KOH/g

max. 15, rozpustnd v benzinu, toluenu 120,0
Dibutylftaldt 5,0
Kaolin ) 10,0
Butylovany hydroxytoluen 0,1

Vlastnosti p¥ipraveného lepidla:

Teplota m&knuti . -86 ~C
Pevnost v odlupovéni{ N/10 mm
M&k&end polyvinylchloridovd f£Slie

~- pozinkovany plech 30,4

- ocelovy plech 32,1

= hlinfkovy plech 31,1

*PEfklad 3

SloZeni lepidla:

Kobolymer etylen-vinylacetét

/obsah vinylacetdtu-40 % hmot./ ©100,0
~ Fenolformaldehydovd pryskyfice modifikovand

kalafunou, /Ch S Abifen/, teplota méknuti

125 a% 135 °C, &. kyselosti mg KOH/g max. 15 150,0
Retortové saze G 15,0
Antioxidant ZDC 9,5
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Teplota mé&knuti
Pevnost v odlupovdni
M&k&end polyvinylchloridovd fdlie
- pozinkovany plech
- ocelovy plech
- hlinfkovy plech

P¥f{klad 4

»
SloZeni lepidla:

Kopolymer etylen-vinylacetdt

/obsah vinylacetdtu - 40 % hmot./
Pentaerxtritester kalafuny

teplota m&knutf{ 95 a¥ 105 °c, &, kyselosti
mg KOH/G 7-16, rozpustny v benzinu, toluenu
Kaolin

Antioxidant 2ZDC

Teplota mé&knutf

Pevnost v odlupovdni

Mék¥end polyvinylchloridovd fdlie
- pozinkovany plech .

- ocelovy plech

- hlinfkovy plech

P¥Ffklad 5

Slo¥en{ lepidla:
Kopolymer etylen-vinylacetdt
/obsah vinylacetdtu 38 % hmot./

Fenolformaldehydovd pryskyfice
modifikovand kalafunou, teplota m&knutf

85 ¢
N/10 mm

42,0
43,2
39,6

100,0

150,0
5,0
0,1

78 ¢
N/10 mm

33,6

34,1
32,7

100,0

125 a% 135 oc, &, kyselosti mg KOH/g max. 15 150,0

Kaolin
Saze termické TG-10

-Antioxidant 2ZDpC

Teplota m&knut{

Pevnost v odlupovdni

MEk&end polyvinylchloridovd fSlie
- pozinkovany plech

=~ ocelovy plech

= hlinfkovy plech

PE{fklad 6
Slo%enf lepidla:
Kopolymer etylen-vinylacetdt

/obsah vinylacetééu 38 % hmot./
Fenolformaldehydovd prvsky¥ice modifikovanid

kalafunou, teplota m&knutf 125 a% 135 oc, &,

mg KOH/g max. 15
Dioktylftaldt

10,0
5,0
0,5

88 °c

N/10 mm

34,6

38,1
33,9

kyselosti

100,0

150,0
5,0



7
Kaolin
Saze termické TG-10
Butylovany hydroxytoluen
Teplota m&knutil 83 %
Pevnost v odlupovdn{ N/10 mm
M&k&end polyvinylchloridovd fdlie
- pozinkovany plech 35,2
- ocelovy plech 36,0
= hlinikovy plech 30,0

P¥fklad 7
SloZen{i lepidla:

Kopolymér etylen-vinylacetdt

/obsah vinylacetdtu 38 $ hmot./ 100,0
Glycerinester aduktu prysky¥i&nych

kyselin s anhydridem dikarbonové

kyseliny /Ch S Abimal 145/, teplota m&k-

nutf 140 a¥ 150 °c, ¥. kyselosti mg KOH/g

max, 15, rozpustnost v alifatickych a

aromatickych uhlovodicfch a esterech 150,0
.Dioktylftaldt 6,0
Dioktyladipdt 3,0
Kaolin 10,0
Saze termické TG-10 10,0
Butylovany hydroxytoluen 0,5

Teplota m&knutf{ 92 °¢

Pevnost v odlupovini N/10 mm

Mék&end polyvinylchloridovd f£dlie

- pozinkovany plech 40,6

- ocelovy plech 41,2

- hlinfkovy plech 37,3

PY¥ f{klad 8
SloZen{ lepidla:

Kopolymer etylen-vinylacetit

/bsah vinylacetdtu 38 % hmot./ 100,0
Fenolformaldehydovd pryskyfice

modifikovand kalafunou, teplota m&k-

nut{ 125 a¥ 135 °c, &. kyselosti mg KOH/g

max.15 100,0
Glycerinester aduktu dikarbonové

kyseliny, teplota m&knutf 140 a% 150 °c,

&, kyselosti mg KOH/g max. 15 ~%0,0
Kaolin ‘ 10,0
Saze termické TG-10 5,0
Antioxidant ZDC 0,5
Teplota m&knutf 96 °c
Pevnost v odlupovédni ’ N/10 mm

MSk&end polyvinylchloridovd fSlie

10,0
5,0
0,5

238942
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- pozinkovany plech 36,1
- ocelovy plech 37,4

- hlinf{kovy plech 34,7
PE¥fklad 9
SloZeni lepidla:

Kopolymer etylen-vinylacetdt

/obsah vinylacetdtu 38 % hmot./ 100,0
Difenolpropanformaldehydovd pryskyfice
modifikovand kalafunou, teplota m&knutf
120 a¥ 130 %, &. kyselosti mg KOH/g max. 15 75,0
Pentaerytrit kalafuny
teplota m&knut{ 95 aZ 105 S¢, &. kyselosti
mb KOH/g 7-16 75,0
Dioktylftaldt 5,0
Kaolin 10,0
Saze termické TG-10 5,0
Butylovany hydroxytoluen 0,5
Teplota mé&knut{ 94 °¢
Pevnost v odlupovéini{ N/10 mm
- pozinkovany plech 38,4
- ocelovy plech 39,6
- hlinfkovy plech 34,9
PE{klad 10
SloZen{ lepidla:
Kopolymer etylen-~vinylacetdt
/bsah vinylacetdtu 38 % hmot./ 20,0
Kopolymer etylen-vinylacetdt
/obsah vinylacetdtu 27 % hmot./ 80,0
Glycerinester aduktu pryskyfi¥nych
kvselin s anhydridem dikarbonové kyse-
liny, teplota m&knut{ 140 a%¥ 150 °c, &. kyse-
losti max. 15 30,0
Glvcerinester kalafuny, teplota m&knuti
85 a¥ 95 °c, &. kyselosti mg KOH/g 6-8 100,0
Dioktylftaldt 5,0
Dibutylftaldt 5,0
Kaolfn 10,0
Saze termické TG-10 5,0
Butylovany hydroxytolﬁen 0,5
Teplota m&knutf 103 %¢
Pevnost v odlupovidn{ N/10 mm
pékdend polyvinylchloridovd £6lie
- pozinkovany plech ' 34,3
- .ocelovy plech 35,1

- hlinfkovy¥ plech ‘ 34,5
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SloZenf lepidla:

Kopolymer etylen-vinylacetdt
/obsah vinylacetdtu 33 % hmot./
Kopolymer etylen-vinylacetdt
/obsah vinylacetdtu 27 % hmot./
Glycerinester kalafuny, bod

m&knutf 85 - 95 °c, &. kyselosti mg KOH/g 6-8

Fenolformaldehydovéd pryskyfice

modifikovand kalafunou, teplota m&knut{f 125 a% 135 °c,

&. kyselosti max. 15
Kaolin

Dioktylftaldt

Saze termické TC-10
Butylovany hydroxytoluen

Teplota m&knut{

Pevnost v odlupovédni

M&k&end polyvinylchloridovd fdlie
- pozinkovany plech '
- ocelovy plech

- hlinfkovy plech

P¥f{klad 12
SloZen{ lepidla:

Kopolymer etylen-vinylacetédt

/obsah vinylacetdtu 13 $ hmot./

Kopolymer etylen-vinylacetdt

/obsah vinylacetdtu 28 % hmot./
Fenolpropanformaldehydovd pryskyfice
modifikovand kalafunou, teplota m&knutf

120 aZ 130 °c, &. kyselosti mg KOH/g max. 15
Kaolin

Saze Nigros F

Butylovany hydroxytoluen

Teplota mé&knut{ 90 °c
Pevnost v odlupovdni N/10 mm

- pozinkovany plech 22,0
- ocelovy plech 19,7
- hlinfkovy plech 18,0

P¥fklad 13
SloZenf lepidla:

Kopolymer etylen-vinylacetdt

/obgah vinylacetdtu 28 % hmot./
Fenolpropanformaldehydovd prysky¥ice
modifikovand kalafunou, teplota méknut{

120 a% 1po °c, &. kyselosti mg KOH/g max. 15
Kaolin

Saze Nigros F

Butylovany hydroxytoluen

91 °¢

N/10 mm

27,4
29,2
25,1

20,0

60,0

120,0
20,0
2,5
1,0

R0O,0

120,0
20,0
2,5
1,0

50,0

60,0
10,0
5,0
10,0
0,5

238942
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Teplota m&knutf 82 C
Pevnost v odlupovédnif N/10 mm
- pozinkovany plech 27,3

- ocelovy plech 28,0

- hlinfkovy plech 22,6

.

PEEDMET VYNALEGZU

1. Tavné lepidlo pro p¥fpravu vinylkovovych lamingtl, vyznadené tim, Z%e obsahuje
100 hmotnéstnich df18 kopolymeru etylen-vinylacetdtu s obsahem vinylacetdtu 10 a% 50 %
hmotnostnich, 120 aZ 150 hmotnostnfch df1% modifikadn{ prysky¥ice, kterou je fenolformal-
dehydov4 prysky¥ice modifikovand kalafunou, o teploté m¥knutf 125 a¥ 135 °C, fenolpropan-
formaldehydové pryskyfice modifikovanéd kalafunou, o teploté mé&knutf 120 aZ 130 °c, difenol-
propanformaldehydovd pryskyfice modifikovand kalafunou, o teplot& m&knutf{ 120 a% 130 oc,
smdsny ester glycerinu a aduktu prysky¥i&nych kyselin s anhydridem dikarboxylové kyseliny,
o teplot& m&knut{ 140 aZ 150 °C, glycerinester kalafuny, o teplotd m&knut{ 85 a% 95 °C,
pentaerytriester kalafuny, o teplot® m&knut{ 95 aZ 105 °C, jejich vz4jemné kombinace nebo
kombinace s estery prysky¥i&nyfch kyselin C20H3002, 1 a¥ 20 hmotnostnich df1d aktivniho
anorganického plniva jako je kaolfn, uhli¥itan vépenaty, oxid kfemi&ity, zine&naty nebo
titani¥ity, sfran barnaty, saze a dfle zm¥kdovadlo na bidzi ftaldtd v mnoistv{ 1 a%Z 10
" procent z celkové hmoty lepidla.

2, Tavné lepidlo podle bodu 1, vyznadené tim, ¥e m& formu fdSlie.
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